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 新工場の建設に関するお知らせ  

 

当社は、本日開催の取締役会において、新工場（第２工場）の建設を、下記のとおり決議いたしま

したのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．新工場建設の理由 

当社が提供する包装フィルムと充填機械のビジネスモデルにおいて、国内需要の増加や昨年

開設した米国子会社の本格稼働等を受け、中長期を見据えた生産能力増強の必要性が高まって

おります。また、グローバル展開に向けた新たな生産技術を確立するためのマザー工場化の 

検討も課題となっております。 

これらを踏まえ、液体小袋に集中特化し、高効率な生産・物流システムを構築するため、  

新たに第２工場を建築することを決定いたしました。 

 

２．新工場建設の概要 

(1) 所 在 地  ：  埼玉県南埼玉郡白岡町 

(2) 土地面積  ：  48,855 ㎡（14,778 坪） 

(3) 建築面積  ：   7,655 ㎡（ 2,315 坪） 

(4) 投 資 額  ：  約 50 億円（資金調達方法は自己資金及び借入金等） 

 

３．新工場建設の日程 

平成 24 年２月  取締役会決議 

平成 24 年５月  工事着工予定 

平成 25 年４月  新工場稼働予定 

 

４．今後の見通し 

当該新工場建設に伴う平成 24 年３月期の業績予想の変更はございません。 

 

以 上 


